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最早实现国产32位车规MCU芯片研发与上车应用

自主CPU技术与成熟研发平台支持最严格车规要求

国际主流兼容与自主创新结合，已为新一代汽车提供千万级别国产替代应用

紧跟汽车电子架构发展，不断推出新产品，12条产品线满足新一代汽车全方位需求

快速响应车企需求，提供高性价比芯片产品与软件研发支持，为车企缩短开发时间、降低研发成本

零的突破

高可靠

性能优

覆盖全

本地技术支持

汽车芯片优势
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汽车电子芯片领域的攀登者
为客户提供覆盖更全更具竞争力的产品

www.china-core.com股票代码：688262
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承担“核高基”国家科技重大专项�项

国家863计划，国家高技术产业发展项

目、国家技术创新项目、工信部工业转

型升级项目等数十项。

江苏省集成电路设计产业联盟副理事长

江苏省动力及储能电池产业创新联盟常务理事单位

苏州市半导体产业联盟理事长
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重要荣誉与奖项

知识产权

“十年中国芯”
最佳支撑服务企业奖

工信部软件与集成电路
促进中心颁布

国务院颁布 中国电子学会颁布

官网 微信公众号

官网微信公众号

国家科技项目

行业组织和资质认证

国家科学技术进步
二等奖

电子信息科学技术
一等奖

国芯科技（688262.SH）是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计科创板上

市企业，公司经过20多年的发展，始终坚持“国际主流兼容和自主创新发展”相结合的原则，以摩托罗拉授权的

“M*Core指令集”、开源的“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”为基础，形成了8大系列40余款自主可控的嵌入式

CPU内核。

公司通过嵌入式CPU IP授权、芯片定制服务和自主芯片产品销售的主要业务形态，服务于信息安全领域、汽车

电子与工控领域、边缘计算与网络通信领域。

国芯科技重点布局汽车芯片，实现了技术与产品的先发优势， 且与众多汽车整机厂商、Tier1模组厂商形成了

紧密的合作关系，在共同构建安全可靠的车规级芯片供应链的同时，通过共建汽车电子实验室、共同定义新的汽车

电子芯片产品、联合开发等多种合作方式，持续推出系列化高性能汽车电子芯片产品，力争为中国汽车行业的全面

崛起作出贡献。

企业介绍及荣誉证书

典型客户
用高质量芯片、一流的服务和完善的生态支持客户快速形成可靠产品 

奇瑞汽车 比亚迪汽车 长城汽车 广汽集团 通用汽车 中国一汽

东风汽车 长安汽车 五菱汽车 江淮汽车 金龙汽车 上汽集团

小鹏汽车 哪吒汽车
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汽车电子数模混合芯片路线图

编译器支持：GCC、HighTec、GHS

调试器支持：LAUTERBACH、PLS、iSYSTEM、PE、GHS 

SDK/MCAL：开源、配置工具使用EB

OS适配合作：恒润、东软、ETAS、VECTOR、中电普华

完善的汽车电子芯片生态工具链

集成开发环境 SDK/MCAL AUTOSAR 适配

七大应用

车身&网关控制

动力总成控制

域控制

新能源电池管理

车联网安全

V2X：CCM3320S
T-BOX：CCM3310S-H/CCM3310S-T

OBD：CCM3310S-T
eSIM：CCM3310S-T

智能座舱

座舱音频(主动降噪)： CCD5001
仪表芯片：CCFC2010BC/CCFC2011BC

辅助驾驶处理芯片： CCFC3009PT/CCFC3012PT

数模混合

安全气囊点火驱动：CCL1600B
门控驱动：CCL1100B

智能传感：CMA2100B
通用执行器驱动：CBC2100B/CBC1100B

典型应用：CCFC2012BC/CCFC2011BC
中高端应用：CCFC2016BC/CCFC2017BC
车身小节点控制：CCM1002BC

动力总成：CCFC2007PT/CCFC3008PT/CCFC3009PT
线控底盘：CCFC3008PT/CCFC3007PT
底盘驱动：CCL2200B

典型应用：CCFC2016BC/CCFC2017BC
高端应用：CCFC3008PT/CCFC3007PT
CCFC3009PT/CCFC3012PT

典型应用：CCFC2016BC/CCFC2007PT
高端应用：CCFC3008PT/CCFC3009PT

BCM&Gateway Connectivity&Security

Smart Cockpit

Mixed Signals

Powertrain&Motor

BMS

Domain Controller

新能源电池管理 音频DSP（座舱）
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驱动芯片

  

汽车电子数字芯片路线图

性能指标
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端安全芯片技术路线图
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AEC-Q100 可靠性测试
满足ISO26262 功能安全 ASIL D 
满足ISO26262 功能安全 ASIL B

安全气囊点火
ASIC  / 16路 
AEC-Q100

传感器
AEC-Q100

AEC-Q100
通信协议

AEC-Q100

BLDC电机控制
AEC-Q100

汽车NFC
ASIC
AEC-Q100

底盘驱动

传感器芯片 通信协议芯片 BLDC芯片 NFC芯片

AEC-Q100 可靠性测试
满足信息安全要求
满足ISO26262 功能安全 ASIL D 
满足ISO26262 功能安全 ASIL B 

性能指标

性能指标

32bit 单核 MCU
64MHz
AEC-Q100

32bit 单核 MCU
80 ～132MHz
AEC-Q100

32bit 单核 MCU
64 ～ 160MHz
AEC-Q100
ASIL-B

32bit 单核 MCU
200 ～ 300MHz
AEC-Q100
ASIL-B

32bit 多核 MCU
240 ～ 300MHz 
AEC-Q100
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32bit 多核 MCU
> 300MHz 
AEC-Q100
ASIL-D

座舱主动降噪
单核HiFi5 DSP
800MHz 
AEC-Q100

国密信息安全认证
AEC-Q100 可靠性测试
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